NOTICIAS

NORMALIZACION DE LOS FORMATOS DE PAPEL

INTRODUCCION

Los impresos son items fabricados generalmente para utilizarlos en la adminis-
tracion de empresas y ademas son entes basicos en la documentacion, transfe-
rencia y procesamiento de la informacién; para su normalizacién se hace nece-
saria una comprension y estudio completo de las principales facetas de su
vida: creacion, elaboracidén, uso y conservacion.

A principios de siglo, se hace evidente la necesidad de unificar la diversidad
de formatos que existe en los papeles y que da lugar a la dificultad de archivo
y conservacién, pues, con frecuencia, los papeles sobresalen de las carpetas o no
existe un ajuste dimensional adecuado que ayude a mantener el orden en la
documentacidén, la transferencia o procesamiento de la informacién, evitando
el deterioro de ésta.

Estas dificultades han surgido de la variedad de tamafios comerciales de
los papeles que se han utilizado, entre los que pueden distinguirse: 80cm x 112 cm ;
70 cm x 100 cm; 14 cm x 88 cm y 56 cm x 88 cm. De cada uno, por divisiones
sucesivas se obtienen cuatro tamaiios distintos para el formato conocido comer-
cialmente con el nombre de folio y en consecuencia otros cuatro tamafios para la
cuartilla.

Para superar las dificultades, el hombre una vez mais, hizo uso de los prin-
cipios basicos de la normalizacion: simplificar, unificar, intercambiar y espe-

cificar; aplicados al proceso de creacién y elaboracion del impreso.

NORMALIZACION DIN* DE LOS FORMATOS

La primera realizacion de los formatos normalizados o serie normal de formatos,
tuvo lugar por parte del Doctor W. Porstmann (1971) en Alemania a base

de la serie de cuadrados 1:4/2.

* DIN Deutsches Institut fiir Normung (Instituto Aleman de Normas)
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El rectingulo formado por el lado del cuadrado y su diagonal cuya
relacibn de longitudes es 1: +/2 = 1:1.4142, fue preferido sobre todo por
los arquitectos y maestros de obras del Renacimiento como rectingulo de
buenas proporciones. Leon Batista Alberti lo indica expresamente en el ca-
pitulo XII del primero de sus diez libros sobre el Arte de la construccion.
Este rectangulo tiene la propiedad especial de que partiendo por la mitad
su superficie da nuevamente rectingulos de igual proporcién de lados (1:v/2).

Debido a las consideraciones practicas de que el papel se compra por unida-
des, su precio depende de su masa, gramaje y el gramaje depende de la calidad
o espesor, si el pliego o formato basico mide un metro cuadrado sera facil deter-
minar el nimero de pliegos 0 comprobar su gramaje.

Basindose en estas ideas Porstmann llegd a las siguientes conclusiones: 1. To-
do formato se obtendra dividiendo en dos el formato inmediatamente superior.
2.Todos los formatos, serin geométricamente semejantes. 3. Los formatos se basa-
rin en el sistema métrico y el formato basico de origen serd de 1 m? de superficie.
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pal de formatos normales de papel que se adoptd en Alemania y luego en todo

el mundo.
Para una comprensidon grifica de la normalizacion DIN de los formatos,

obsérvese las figuras 1, 2 y 3 que son una representaciéon grafica de la normali-

zacion DIN de los formatos.

NORMALIZACION INTERNACIONAL DE LOS FORMATOS

A partir de los trabajos de la DIN, muchos otros organismos de normalizacion
en diversos paises, adoptaron la serie normal de formatos, entre ellos Chile, en
1969, a través del Instituto Nacional de Normalizacion (ex INDITECNOR), que
los define en la norma NCh 494. Of 69. La adopcion de la serie normal de
formatos por parte de la International Organization for Standardization ISO,
maximo organismo de normalizacion a nivel mundial, en 1961, se considerd
uno de los pasos mas importantes de la normalizacién internacional, ya que
dichos formatos normalizados fueron adoptados, de esta forma, por la mayor
parte de los paises. dando por resultado no solo grandes economias, sino que
también una gran simplificacion en los trabajos de oficina. La puesta en aplica-
cion de los formatos normalizados ha sido fortalecida por la resolucion de la Orga-
nizacion de las Naciones Unidas, ONU, en 1975, de utilizar dichos formatos.

A continuacion se incluyen extractos de las partes principales de las
normas chilenas oficiales que han sido homologadas de las normas internacionales

1SO al respecto.
NCh 494. Of 69. Papel. Serie normal de formatos. Designacion y especifi-

caciones.
NCh 496. Of 69. Papel. Papel en bobinas y resmas. Dimensiones.
NCh 736. Of 69. Papel. Series auxiliares de formatos finales.
NCh 737. Of 69. Papel. Aplicacion de los formatos finales de la serie A.

Se ha tratado en la mayor medida posible de mantener fiehménte el conte-

nido de dichas normas.

NCh 494 DESIGNACION Y ESPECIFICACIONES DE LA SERIE NORMAL,
DE FORMATOS DE PAPEL

TERMINOLOGIA

Los términos empieados en este documento tienen el significado que se expresa:

Bobina. Es el cilindro que se obtiene al enrollar una cinta continua de papel.
Formato. Es el tamaiio de la hoja de papel definida por su alto y por su ancho.
Formato base. Es el establecido convencionalmente y del cual se deducen los
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demas tamafios de las hojas que constituyen una serie. También se denomina

de origen.

Formato primario. Es el tamafio del papel en.bobinas o resmas,que el fabricante
suministra al usuario y del cual, éste Ultimo puede obtener un formato final,
mediante simple corte de los bordes.

Posicién vertical. Una hoja o formato estd en posicidon vertical cuando su ancho

es inferior al alto.
Posicion apaisada. Una hoja o formato estd en posicion apaisada cuando su ancho

es superior al alto.

Resma. Es el conjunto de 500 hojas de papel sin doblar, coincidentes de igual
formato contenidas en uno o mas envoltorios.

Serie de formatos finales. Es el conjunto de formatos finales deducido del

formato base. :
Serie de formatos finales alargados. Es el conjunto de formatos deducidos de

los formatos finales de una serie.
Serie normal de formatos.Es el conjunto de formatos que debe preferirse para

corte o uso.

DESIGNACION DE FORMATOS

Formato primario. Las dimensiones se expresardn en cent/imetros.

Para su designacion se empleard el simboio del formato final correspon-
diente precedido por la letra R.

Para el formato de 86 cm x 122 cm se usa la designacion RA 0.

Para el formato de 61 cm x 86 cm se usa la designaciébn RA 1.

Para el formato de 43 cm x 61 c¢cm se usa la designaciobn RA 2.
Formato final. Las dimensiones se expresaran en milimetros.

Cada formato final de una serie se designara por una letra seguida de un

numero.
La letra indica la serie de formatos y el nimero indica la cantidad de

operaciones de division que se han hecho, de acuerdo con reglas’dadas a partir

det formato base al que se le atribuye el nimero 0.
Los formatos finales alargados se designaran por la indicacion del formato

final correspondiente, precedido por la fraccion por la cual ha sido dividido.

SERIE DE FORMATOS FINALES

La serie de formatos finales estara constituida por una sucesion de rectingulos
de manera que cada uno de ellos se obtendrad dividiendo en dos partes iguales el
rectangulo inmediato superior, trazando la linea de divisibn paralela al lado
menor. Las dreas de los rectidngulos sucesivos estardn en la relacion 2:1.

Los lados de los rectangulos deberdn cumplir con la siguiente ecuacion,

aplicable s los lados x e y de un formato:

Xty =l.y.
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Los formatos alargados se obtendran dividiendo el lado mayor de cualquiera
de los formatos finales de una serie, en 3, 4 u 8 partes iguales, paralelamente al
lado menor.

DIMENSIONES DE LAS SERIES DE FORMATOS

Serie normal. Se designard con la letra A.
Su formato base se denominara A 0 y tendra un area de 1 m?2.

(x -y=1m?)
Formatos finales. La serie normal estard constituida por los formatos cuya
designacion y dimensiones se indican en Tabla |.

TABLA I
FORMATOS FINALES DE LA SERIE A
Designacion Dimensiones, mm
A 0 841 x 1 189
A 1 594 x 841
A 2 420 x 594
A 3 297 x 420
A 4 210 «x 297
A 5 148 x 210
A 6 105 x 148
A 7 74 x 105
A 8 52 x 74
A 9 37 x 52
A 10 26 x 37
A 11 18 x 26
A 12 13 «x 18

Se consideraran, también, como formatos normales, los siguientes:

1TAO0 1 682 x2 378
2A0 1 189 x 1 682

La serie normal de los formatos finales alargados estard constituida por
los formatos cuya designacion y dimensiones se indican en Tabla 11,

TABLA I
FORMATOS FINALES ALARGADOS

Designacion Dimensiones, mm
1/3 A 4 99 x 210
1/4 A 4 74 x 210
1/8A 8 13 x 74
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TOLERANCIAS

Las tolerancias en las dimensiones de los formatos finales serdn las indicadas
en la Tabla 3.

TABLA 111
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES DE LOS FORMATOS FINALES
Dimension nominal Tolerancias
d(*) mm mm
d € 150 + 1.5
150 < d € 600 r 2
600 < d t 3

* d, corresponde a la dimension nominal tanto para el
ancho como para el largo.

En Chile el papel que se produce es de un formato 770 x 1 100 mm que
no corresponde al formato base A 0 (841 x 1 189 mm) que establece la norma.

El cambio de formato base representa, segiin la industria productora de
papel, una fuerte inversion en maquinarias que no es prudente exigir de inmediato,
pero que en la reposicion de equipos debe contemplarse.

INN (ex INDITECNOR), conocedor de esta realidad y consciente de las
ventajas que significa la utilizacion de formatos normales en un Apéndice a la
NCh 494 presenta diferentes alternativas para que, utilizindose el formato base
actual, 770 x 1 100, se obtengan, con un minimo de pérdidas, formatos de la
serie normal A 0.

NCh 496 DIMENSIONES DEL PAPEL EN BOBINAS Y RESMAS

DIMENSIONES
El papel en bobinas se entregara con uno de los anchos siguientes: 43; 61;
86 0122 cm.

Resmas. Las hojas que se entregan en resmas tendrian las dimensiones de los
formatos primarios siguientes:

RAO 86 cmx 122 cm
RA 1 61lcmx 86cm
RA 2 43 cmx 61 cm

TOLERANCIAS

Las tolerancias en las dimensiones de los formatos primarios sera de * 0.5 %,
aproximandose la cifra al milimetro.

La tolerancia que resulte de aplicar lo anterior no podra exceder de 0.5 cm
en mas, nide 0.3 cm en menos.
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NCh 736 SERIES AUXILIARES DE FORMATOS DE PAPEL

DESIGNACION Y DIMENSIONES

Las series auxiliares a que se refiere este documento se designaran con las letras
ByCysusdimensiones se indican en las tablas IV y V.

TABLA 1V TABLA V
FORMATOS FINALES DE LA SERIE B FORMATOS FINALES DE LA SERIE C
Designacion Dimensiones, mm Designacion Dimensiones, mm
B 0 1000 x 1 414 c o 917 x 1297
B 1 707 x 1 000 C 1 648 «x 917
B 2 500 x 07 C 2 458 «x 648
B 3 353 «x 500 C 3 324 x 458
B 4 250 «x 1513 G 4 229 x 324
B 5 176 x 250 C 5 162 x 229
B 6 125 «x 176 cC 6 114 x 162
B 7 B8 x 125 c 7 81 x 114
B 8 62 «x 84 C 8 57 81
B 9 44 x 62
B 10 31 «x 44

Las series auxiliares de obtienen:
- la B como media geométrica entre dos tamafios consecutivos de la serie A.
- faC como media geométrica entre los tamanos de las series A y B.

Ejemplos:

a5, =\/aA3 X aA4':J210 x 297 = 250

by, = Vbgs x by, /297 x 420 = 353

-

ac, = VX4, X Xy, =4/210 x 250 = 229

-

i

324

bea = VVYaas X Vg = V297 x 353

Los usos maés corrientes de estas dos series son la B para carpetas y fa C
para sobres.

NCh 737 APLICACION DE LOS FORMATOS FINALES DE LA SERIE A

Las aplicaciones preferentes de los formatos finales de la serie A se indican en
la Tabla VI.
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TABLA VI

APLICACION DE LOS FORMATOS FINALES DE LA SERIE A

Formatos y Medidas {mm)
slslalalal2|T |8 |alsl&] =
Aplicaciones : ® ” M o YT -
»” ® ® | o » L] ® | » »
A0 | A1 | A2 | A3 [ A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10| A11] Al12
Acciones y titulos Al A4
Actas y documentos oficiales Ad
Afiches, carteles y anuncios A0 | A1 | A2 A3 (A4 | AS| A6
Agendas y exfoliadores A4 | AS| A6 | A7
Almanaques Al A2] A3 | A4 | AS5| A6 | A7
Boletines oficiales Ad
Cartas y oficios Ad
Cartones para almanaques A3 | A4 | A5]| A6
Catalogos Ad
Circulares A4
Cuadernos y libretas A4 | AS| A6 | A7
Diarios y otros periodicos Al | A2| A3 ] A4
Dibujos de patentes y marcas A3 | A4
Documentos oficiales y actas Ad
Esquelas A5
Estampillas de correo y fisc. A% | A10{A111A12
Estatutos y reglamentos Ad | A5| A6
Etiquetasy membretes A3 | A4 | A5 A6 | A7 | A8 | A9! A10]A11[|A12
Fichas AJ| A4 ] AS5| A6 | A7
Formularios, fac., gufas y recibos Ad | AS| A6 | A7
Folletos A4 | AS| A6
Hojas de Normas Al
Horarios de viaje Al| A2! A3] A4 | As
Libros de contabilidad A2! A31 A4 | AS
Listas de precios A3l A4
Mapas A0 | A1 A2| A3 A4 | AS
Memorandum AS
Papel sellado Ad
Papel diagramado A3l As
Presupuestos Ad
Recetas AS| A6
Revistas A3 | A4 ] AS
Tablas A4 | AS
Tarjetas A7 | A8
Tarjetas postaies Ab
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EPILOGO

Es importante notar finalmente que a pesar de la aceptacién y aplicabilidad
mundial que han alcanzado los formatos normales de papel, por sus amplias
ventajas econdmicas y de simplificacion administrativa, hoy difa, al archivar la
documentacion proveniente de diversas empresas e instituciones encontramos
una diversidad de formatos que nos implican problemas de archivo y conserva-
cion.

A pesar de los esfuerzos desplegados por el INN (ex INDITECNOR) en el
sentido de impulsar la utilizacién de los formatos normales, en Chile no hemos
logrado una conciencia al respecto y consecuentemente la popularizacion en
su uso.

Es de esperar que a corto plazo tanto las empresas privadas como los
organismos publicos comprendan todas las ventajas econbémicas del uso de los
formatos normales de papel e implementen su utilizacidn a nivel general, tal
como se ha venido haciendo en algunos paises de Europa desde principios de
este siglo y como la ha recomendado la Organizacién de las Naciones Unidas,

ONU, a nivel mundial en los Gltimos afos.
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CONGRESOS Y REUNIONES

En el Auditorio de IDIEM se realizé los
dias 24 al 28 de noviembre de 1980 un
ciclo de charlas sobre Tecnologias de mate-
riales de construccion fabricados con arcilla
cocida. Fueron dictadas por el profesor
Dr. Antonio Garcfa Verduch, Jefe de Sec-
cion Procesos Cerimicos del Instituto de
Cerimica y Vidrio de Madrid, Espafia y el

temario comprendi6: visidn estructural de
los productos ceramicos; seleccion de mate-
rias primas; operaciones previas al moldeo;
moldeo cerimico; secado; transformaciones
que se pruducen durante la coccion; acabado
superficial de los productos, y algunos de-
fectos comunes en ceramicas.
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Un Congreso de Refractarios se celebré en
Lima, Perti, los dias 2 al 6 de noviembre
de 1980, organizado por el Instituto Lati-
noamericano del Fierro y del Acero, ILAFA,
y la Sociedad Latinoamericana de Fabrican-
tes de Refractarios, ALAFAR.

Consistié en tres sesiones técnicas en que
se trataron sucesivamente los temas de:
Uso de refractarios en siderurgia en sus
aspectos de la siderurgia peruana, la siderur-
gia en general, las fibras ceramicas y mono-
liticas, los refractarios en acerfa y cucharas
y los refractarios en Cowpers; Materias
primas y Uso de refractarios en metalurgia

del cobre.

La Sociedad Espafiola de Mecanica del Suelo
y Cimentaciones, la Sociedad Espafiola de
Mecanica de Rocas y la Asociacion Espa-
fiola de Tineles en conjunto patrocinaron
un Simposio sobre uso industrial del sub-
suelo que se celebro los dias 7 a 9 de abril
de 1981 en Madrid, Espafia.

Comprendié cuatro sesiones técnicas en
que se trataron respectivamente los tuneles
no wurbanos, incluyendo los de comunica-

ciones, hidriulicos y otros que no afecten
a nacleos urbanos; el urbanismo subterraneo

que comprende los de movilizacién urbana,
enlaces ferroviarios, estacionamientos sub-
terraneos, colectores, etc; almacenamientos
subterraneos, que se refiere a los que se
construyen por excavaciéon o disolucién y
y a los que aprovechan cavernas, minas
abandonadas y otras estructuras preexisten-
tes; excavaciones subterraneas para mineria
y excavaciones para centrales de energia.

La correspondencia sobre este simposio
se puede dirigir a Avda. de Alberto Alcocer,
38. Madrid - 16 (Espafia).

En el Auditorio de IDIEM se dictarin unas
Conferencias sobre ensayos no destructivos
en conexion con el Programa Multinacional
de Tecnologia de Materiales de la OEA, el
18 de agosto. Serin expositores en este
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evento el profesor Gustav Albert Dahn,
Ingeniero Mecanico de Suecia, sobre Inves-
tigacion y desarrollo de ensayos no destruc-
tivos. Aplicaciones en cavierias, recipientes
de presion y centrales nucleares, y el profe-
sor Peter Schaub, Ingeniero Electrénico de
Suecia, sobre Desarrollo y construccion de
equipos mecanizados para ensayos no des-
tructivos.

Un Primer Seminario sobre Disefio de Pavi-
mentos rigidos tendra lugar en IDIEM, San-
tiago, Chile, del 22 de junio al 3 de julio
de 1981. Cuenta con el patrocinio del Ins-
tituto Chileno del Cemento y del Hormigén.

Participaran en estas reuniones el Sr, César
Belmar A., profesor de Disefio estructural
de pavimentos de la Escuela de Ingenieria
de la Universidad Catolica de Chile, quien
disertara sobre Introduccion al diserio de
pavimentos. Experiencia chilena; el sefior
Marcio Rocha Pita, miembro del Consejo
Técnico de la Asociacion Brasilefia del Ce-
mento Portland, quien expondri la Expe-
riencia brasilefia, sobre Diserio de pavimen-
tos rigidos. El St. Rafael Fernindez Sanchez,
miembro del Comité Europeo de Carreteras
de Hormigon, que se referira a la Expe-
riencia europea en el Disetio de pavimentos
rigidos y repavimentacion, y el Sr. W.
Ronald Hudson, profesor de Ingenieria Civil
de la Universidad de Texas, que tratari el
tema de la Experiencia norteamericana en
el Disefio de pavimentos rigidos y repa-
vimentacion.

Un segundo seminario sobre el tema
pero referido a Bases estabilizadas tendra
lugar del 13 al 23 de octubre y en él parti-
ciparan Mauricio Poblete R., profesor de
Mecanica de Suelos de la Escuela de In-
genieria de la Universidad de Chile, sobre
Introduccion a la estabilizacion de suelos.
Ensayos de laboratorio; Marcio Rocha Pita
se referira a Estabilizados con suelo-cemento.
Experiencia brasilesia; W. Ronald Hudson
tratara las Propiedades de las bases estabili-
zadas. Experiencia norteamericana; el Sefior
Nguyen Dac Chi, del Laboratorio Central
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de Puentes y Calzadas de Francia, disertara
sobre Estabilizados con grava-cemento. Tec-
nologia francesa y el Sr. Peter Spratz, de
Espaila, sobre Bases estabilizadas empleadas
en Chile. Experiencia espatiola.

Las informaciones adicionales sobre estos
seminarios se pueden obtener escribiendo a
IDIEM. Casilla 1420, Santiago, Chile.

Habra un ciclo de Conferencias y discusiones
técnicas sobre soldadura dentro del Proyec-
to Multinacional de Metalurgia del Programa
Regional de Desarrollo Cientifico y Tecno-
16gico de la OEA. Los dias 14 y 15 de julio
el Dr. Brian Phelps, profesor del Hartwell
Cranfield Institute de EUA, dara charlas
sobre Avances en procesos de soldaduras,
en IDIEM. Los dias 28 y 29 de julio, en
la Universidad Técnica Federico Santa Maria,
el Dr. Warren F. Savage, del Rensselaer
Polytechnic Institute, EUA, conferenciard
sobre Metalurgia de la Soldadura y el Dr.
M. Adams de Cincinatti University, EUA,

los dfas 28 y 29 de julio, sobre Soldabilidad
de los Aceros. La soldabilidad desde el pun-

to de vista del ingeniero en soldadura seri
el tema que el Dr. Robert L. Apps, del
Cranfield Institute of Technology, Inglaterra,
presentara en la Universidad Catdlica de
de Valparaiso, los dias 25 y 26 de agosto.
Finalmente en la Universidad Técnica del
Estado el Dr. J.H. Rogerson del Cranfield
Institute of Technology, Inglaterra se refe-
rira a Soldadura de aluminio y aleaciones
los dias 8 y 9 de septiembre.

Estos mismos conferenciantes participa-
rin en el Sexto Seminario Latinoamericano
de Nivel Post-Doctorado que se desarrollara
en la Comisién Nacional de Energia Atomica
Argentina entre el 30 de junio y el 5 de
septiembre.

El Simposio Internacional de Ingenieria de
Costa Afuera tendra lugar en Rio de Janeiro,
Brasil, del 14 al 19 de septiembre.

Esti siendo organizado por la Universi-
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dad Federal de Rio de Janeiro a través de su
centro de estudios de posgrado, COPPE.
Este es el tercero de una serie de encuentros
técnicos sobre Ingenieria de Costa Afuera,
que se suceden cada dos afios, a partir de
1977.

En igual forma que en las reuniones ante-
riores, se tocaran temas de alto interés agru-
pados en los siguientes capitulos: Comporta-
miento de los materiales en el mar desde di-
ferentes aspectos, entre ellos corrosién, fati-
ga, colisiones. Ingenieria de fundaciones para
plataformas marinas incluyendo fundaciones
directas, por pilotes, interaccion suelo-estruc-
tura y otros. Calculo de estructuras de costa
afuera en que se considerara el anilisis de
cargas, respuestas a solicitaciones dinamicas
aleatorias, métodos numéricos y por compu-
tacion, etc. Métodos de diserio y construc-
cion de estructuras de costa afuera. Instru-
mentacion, ensayos y métodos de proteccion

La direccion para obtener informacion
adicional es: COPPE/UFR]. Simposio Costa
Afuera 81. Caixa Postal 1191-ZC-00. 20000,
Rio de Janeiro, R.J. Brasil.

El Instituto Eduardo Torroja de la Cons-
truccion y del Cemento, de Madrid, Espafia,
esta preparando el IX Curso de estudios
mayores de la construccion, CEMCO 82'.
La edificacion y su patologia. Comenzard
este curso el 13 de enero y terminari el
4 de junio de 1982,

Los temas que serin objeto de trata-
miento a lo largo del curso se agruparan en
cinco areas de conocimiento, segun expo-
nemos a continuacion.

En el Area de Materiales se veran los
cementos y hormigones; los aceros de cons-
truccion y otros materiales de construccion.

En el Area de Estructuras se analizara
la patologia del proyecto y ejecucion de
estructuras de hormigén; el control de cali-
dad y recepcion del hormigon en obra; la
patologia de obras en servicio y reparacion
de estructuras de hormigon, y la patologia
de estructuras metalicas y mixtas.

En el Area de Unidades Funcionales de
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Obra se tratara los cerramientos y divisiones;
la carpinterfa de ventanas y puertas; las
cubiertas inclinadas y cubiertas terrazas, y
los acabados de paramentos verticales.

El Area de Habitabilidad abarcara la
higrotérmica; acustica e iluminacion, y las
instalaciones,

En el Area de Energia de la Edificacion
se incluiran aspectos relacionados con los
materiales; la vivienda pasiva; la vivienda
activa y la economia.

La direccion para obtener informaciones
adicionales es CEMCO 82’. Instituto Eduar-
do Torroja, Apartado 19002, Madrid, Espaiia .

El Paisley College of Technology, con la
colaboracién de la Sociedad del Hormigén
de Escocia, el Instituto de Ingenieros Estruc-
turales y el American Concrete Institute,
patrocina una Conferencia Internacional so-
bre Adherencia en el Hormigén. Tendra
lugar en Paisley, Escocia, los dias 14 al

vol. 20, n© 1, mayo 1981

16 de junio de 1982,

El objetivo de esta reunidn es recoger la
informacion y las ideas que se han desarro-
llado en los ultimos afios sobre la adherencia
de la pasta de cemento con los aridos, las
barras y las fibras.

Se desarrollarin los siguientes topicos:
a) Teoria y mecanismo de la adherencia.
Tipos de adherencia. Modelos de transfe-
rencia de tensiones. Morfologia de las inter-
faces. b) Métodos de ensayos de adherencia.
Tipos de ensayos. Normalizacion de los mé-
todos de ensayo. Interpretacion de los re-
sultados. ¢) Determinacion de los factores
que influyen en la adherencia. Tipo de ma-
triz; tipo de armadura y su tratamiento
superficial. Curado y exposicion. Tipo de
carga. d) Adherencia en las practicas de
disefio y construccion. Aplicaciones pricticas
de la adherencia en hormigdn normal y livia-
no con armaduras corrientes, pretensadas y
de fibras,

La direccidn para mayores informaciones
es: Paisley College of Technology. Paisley
Pal BE2. Scotland U.K.





